成都银行采购项目结果公示

	项目名称
	2021年生产系统软硬件维护（第二批次）采购项目
	项目编号
	CYJC(X)-2021-043

	采购方式
	询价采购 
	行政区划
	成都市

	采购公告发布时间
	2021年8月31日
	公告类型
	结果公示

	采购人
	成都银行股份有限公司
	项目包数
	1

	采购代理机构
	无
	更正公告
	无

	项目内容
	1包：IBM硬件原厂维护；

2包：IBM软件第三方维护；

3包： DELL x86服务器原厂维护；

4包：Informix同步软件原厂维护及部分生产及开发硬件设备第三方维护

	候选供应商名称
	候选人

顺序
	候选人名称

	
	1
	第1包
	递交报价文件的供应商不足三家，根据采购文件规定本次采购活动予以废标。

	
	
	第2包
	北京中亦安图科技股份有限公司

	
	
	第3包
	四川华胜信息产业有限责任公司

	
	
	第4包
	北京安普利信息技术有限公司

	中标/成交供应商
	第2包
	成交供应商：北京中亦安图科技股份有限公司
地址：北京市海淀区学院南路68号吉安大厦A座501室

	
	第3包
	成交供应商：四川华胜信息产业有限责任公司
地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1栋2单元44层1号

	
	第4包
	成交供应商：北京安普利信息技术有限公司
地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦F座201

	采购人联系方式
	地址：成都市西御街16号

联系人：聂老师  

联系电话： 028-86160537

	发布公示的媒介
	本次结果公示在成都银行网站（www.bocd.com.cn）、中国金融集中采购网（www.cfcpn.com）上发布。


成都银行集中采购办公室 发
